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二、说明、目录、图表目录

       全球电子信息行业，智能手机在过去几年的增长驱动着PCB行业的成长，但也已经接近饱

和，只会有小幅增长；数据中心设备需求在持续成长；可穿戴设备被认为是未来新的电子行

业增长驱动力；PC行业则仍会持续衰退；汽车电子被认为将会持续发展。整体来看，诸如PC

和消费电子的疲软影响了2015年PCB行业的市场境况。激烈的市场竞争、迅速下降的成本、

货币贬值加剧如日元、欧元等，对PCB市场持续增加影响。  

      PCB是电子元件工业中的最大产业，产值和销售额均占世界电子元件总产值和总销售额

的16%。由于我国具备丰富的原材料，且生产成本较低，目前全球PCB产能在向我国转移

，2006年我国超过日本成为全球第一大PCB 制造基地，2014年我国PCB产值达到1500亿元，占

全球的比重从2000年的8.2%提高到2014年51%，我国成为推动全球PCB行业发展的主要增长动

力。

      2015年整体全球PCB市场下降，产值为635.24亿美元。其中，载板市场下降8.9%，HDI下

降3.3%，普通硬板及多层板下降幅度在4.1-5.2%之间，作为唯一的亮点，FPC成长2.8%，因为

其应用范围的扩大。以地区来看，依然没有较大变化，中国增速不大，2015全年我国PCB产

值合计171.96亿美元，年成长率为 1.79%。日本韩国等地区份额持续下降。

      我国PCB 市场巨大的发展空间吸引了大量国际企业的进入，绝大部分世界知名PCB 生产企

业都在我国建立了生产基地，并在积极扩张。目前，我国PCB市场形成了台资、港资、美资

、日资、韩资以及本土内资企业多方共同竞争的格局。其中，外资企业普遍投资规模较大，

生产技术和产品专业性都有一定优势；内资企业数量众多，但企业规模和水平与外资企业相

比仍存在一定差距。本土企业面临着严酷的经营条件，这是因为在生产设备、测试手段、计

算机管理和市场竞争理念方面存在着诸多不平衡。

      智研数据研究中心发布的《2016-2022年中国PCB市场分析及发展趋势研究报告》共十八章

。首先介绍了PCB相关概念及发展环境，接着分析了中国PCB规模及消费需求，然后对中

国PCB市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国PCB面临的机遇及发展前景。您若想对

中国PCB有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

      本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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